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Digi ConnectCore 8X moduuli ja SBC

Digin uusin ja alykkain sulautettu moduuli tarjoaa paljon laskentatehoa
ja erittdin monipuoliset liitannat. Moduuli perustuu NXP:n i.MX 8X
piirisarjaan. Se soveltuu hyvin teollisuuden vaativiin loT-ratkaisuihin,
ohjaus- ja automaatiolaitteisiin, ajoneuvotekniikkaan, kannettaviin
mittalaitteisiin ja analysaattoreihin seka muihin lujaa rakennetta ja

pitkda ikaa ja saatavuusaikaa vaativiin kohteisiin.
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Digi ConnectCore 8X SBC-kortti, jolla CC8X SOM-moduuli.
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Digi

ConnectCore® 8X on tietoturvallinen ja kustannustehokas

sulautettu ARM-moduuli, jonka mitat ovat 40 mm x 45 mm. Digin

kehittama SMTplus® pintaliitoskotelo mahdollistaa monipuoliset

littntavaihtoehdot pohjakortille riippuen sovelluksesta ja liitantojen

maarasta. Kortinreunaliitannat tarjoavat yksinkertaisen tavan kytkea

moduuli pohjakortille perus I/O-liitAnnoilla esimerkiksi protovaiheessa

kun taas pohjan LGA-litannat mahdollistavat kaikkien moduulin

litdntdjen tuomisen pohjakortille monimutkaisemmissa sovelluksissa.

CORE COMPLEX 1

2-4x ARM®
Cortex®-A35

32 KB I-cache

32 KB D-cache

512 KB L2 cache
with ECC

CORE COMPLEX 2

1xI%C

Cortex-M4F

1xUART

16 KBI-cache

16 KB D-cache 6x GPIO

256 KB SRAM 1xTPM Timer

MULTIMEDIA
GPU

1 x 2- or4-Shader,
OpenGLES3.00r 3.1
3.1, Vulkan® VX
Extensions

VPU

Video: h.265 dec 4k,
h.264 enc/dec 1080p

AUDIO
DSP CORE
Tensilica® HiFi 4
64 KB
32kl 48kBD OGN
512 KB SRAM

MEMORY

DDR3L @ 933 MHz (ECC option)/
LPDDR4 @ 1200 MHz (no ECC)

2xSDI103.0/eMMC5.1
RAW NAND-BCH62

2xQuad/1 xOctal SPI

DISPLAY AND CAMERAI/O
Display Processor with
SafeAssure®
2 x MIPI-DSI/LVDS
Combo PHY*

1 xParallel Display
1xParallel CSI
1 xMIPI CSI

SECURITY
HAB, SRTC, SJTAG, TrustZone®
AES256, RSA4096, SHA-256
3DES, ARC4,MD-5
Flashless SHE,ECC

Tamper, Inline Enc Engine

SYSTEM CONTROL
Power Control, Clocks, Reset
BootROMs

PMIC interface (dedicated I>C)

Domain Resource Partitioning

CONNECTIVITY

5 x UART

8xI*C

2x Gbit
Ethernet AVB

3.3V/1.8VGPIO

PCle3.0with L1
Substate-1-lane

1xUSB30OTG
w/PHY

1x USB2 OTG
w/PHY

3xCAN/CANFD

MOST 25/50

4 x 4 Keypad

1x12-bitADC

2xASRC, SPDIF

4 x SAIl, ESAI, MQS

PMIC

eMMC

LPDDR4

Digi CC8X-moduulin lohkokaavio oheispiireineen

802.11ac
2x2

4.2

Bluetooth

Micro-
controller
Assist™

Secure
Element
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Ominaisuuksia:

- Tehonhallinta — rauta ja ohjelmisto tukevat alhaista tehonkulutusta
- Multimedia GPU mahdollistaa usean nayton ja kameraliitannat

- Esihyvaksytyt 802.11a/b/g/n/ac 2x2 ja Bluetooth® 4.2 liitdnnat

- Saumaton mobiiliradioiden ja Digi XBee3® moduulien liitdnta

- Pilvipalvelut laajalti tuettu, mm. Digi Remote Manager ja AWS

- Tietoturvallinen ratkaisu Digi TrustFence® avulla

- Yocto Project Linux ja Android kayttojarjestelmatuki

CC-WMX8-KIT tuotekehityspaketti, hinta 455,- eur alv 0%.
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Mallit ja tilauskoodit:

CC-WMX8-KIT

Digi ConnectCore 8X SBC Pro development kit

CC-SBP-WMX-JM8E  Digi ConnectCore 8X SBC Pro -kortti

CC-WMX-JM7D-NN Digi ConnectCore 8X SOM -moduuli QuadXPlus

1.2GHz, 8GBeMMC, 1GBDDR4, -40..+85° C, Wifi/BT

Pyyda lisatietoja

Tilaa tuotekehityspaketti

Copyright © 2019 Mespek Oy, All rights reserved.

Our mailing address is:
Mespek Oy
Marjastajankuja 8A
Helsinki 00780
Finland


https://www.digi.com/pdf/connectcore-8x-sbc-pro-development-kit-ds.pdf
https://www.digi.com/pdf/connectcore-8x-sbc-pro-ds.pdf
https://www.digi.com/pdf/connectcore-8x-ds.pdf
mailto:otso.laamanen@mespek.com?subject=Haluan%20lis%C3%A4tietoa%20CC8X%3Ast%C3%A4
mailto:mespek@mespek.com?subject=Tilaan%20tuotekehityspaketin%20CC-WMX8-KIT%20hintaan%20455%2C-%20alv%200%25%20plus%20toimituskulut

